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PROCEDIMIENTO PARA EL ENDURECIMIENTO DE RESINAS Y MEZCLAS DE RE -
SINAS ENDURECIBLES CON ACIDOS.

SFolisitante: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, entidad alemana,

residente en Leverkusen-Baysrwerk, Repiiblica Federal Alemana.

Ya se conoce al agragarle & las resinas,
0 a las mezclas de resinas,endurecibles mediants écidos,com—~
puestos organlcos halogenadas, por sjemplo, bromnformé, yodofor’
mo, tetrabromuro ds carBono, hexabromoetano, bromal, 2,5-dimetil

B, Og-tribromcécetmfenona y 9,10~dibromoantracenc. Al irradiar sg-
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tas mezclas con luz ultravioleta se libedan 4cidos de estos adi-

tivos que, a su vez, producen spntonces el endurecimiento de las

resinas,o bien ds las mezclas datr;;i;;s;Talas preparados sa han
emplegado ya, por ejemplo, en la téenica de repreduccidn (publi-

cacidL-holandasa 6.512.884),

La mayor{a des los compuestos ds haldgano
de bajo peso molecular son sin smbargo voldtiles, tienen un oler
panetrante e irritan la mucosa nasal. Rlgunos ds ellos no son
térmicaments totalmente sstables per lo que los pfaparadoa meZe
clados con sllos no se pueden almacenar durante largn tiempo.

El objeto de 1a invencidn es el emplea de

-
-

darivados de benzofenona de férmula ‘ -

an la que

- C . *
Ry 'CHZX; HX,3 CXj

Rz = H; BH3; CHZX; BHXZ; CXS,
X = haldgeno

como catalizadores de endurscimiento activables por luz ultra~
vinleta para las resinas y las mezclas de resina que endurscen
gon dcidos.

Estos compuestos no fienen las desventajas
mencionadas. En comparacidén con los catalizadores de écidos sen-

sibles a ala luz,hasta ahora conocidos,se destacan por 1o geng-
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ral,ademds,por una mayor sensibilidad a la luz ultravioleta y,

~por lo tanic una mayor reactividad. Por otra parte su estabili~

dad es tal gue sn mezecla con las reslnas correspandientes, a
tempefatura ambiente, como también a temperatura ligeramznia
aumentada, se mantisnen almacenables durants un tiempo arbi-

trario.

Por ejamplo se pueden emplear los siguion-
tes coépuestos paré la finalidad de la presente invencidn: elo-
ruro p-benzeilbeneilico, cloruro p~benzoilbenzélico, tricloruro
p-benzﬁilbenzéico, bromuro~p-benzoilbenc{lico, bromuro p-benzoil
benzélico, tribromurc p-bsnzoilbsnzdice, 4,4’~bis—clorometil~
benzofenona, 4,4 -bisdiclorometilbenzofenona, 4,4 -bistricloro-
metilbenzofenona, 4,4 -bisbromometilbenzafenona, 4,4 -bisdibro-
mumetilbenzofenna;, 4,4 =bistribromometilbenzofenona y triclo-

rure o-benzoilbenzdico., También se pueden emplsar las mezclias

de sstos compusstos.

Resinas adecuadas que se pueden endurccer
con los catallizadores de la presente invencidn por los sfectos
de la luz som, por sjemplo: las resinas fendlicas y los aminoc~
plastos, sspecialmente las resimas de urea y melamina, bien
solas o en combinagidn con otras resinas tales como nitrocelulo-
say resinas alquidicas y otros poliésteres. Se puesden emplear
comoe la;as, para fines de reprodudcién, por ejemplo, como las asi -
llamada? iacas foto~resistentes, o también para el recubrimien-
to de t?xtiles. Los compusstos de la presente invencidn pueden
servip %demés para el endurecimiento por dcidos de resinas epo-
xi asi %omo para la agtivizacidn de compuestos metildlicoes, por

ejemplo, metiloléteres de policarboxilamidas, tales como poli-

‘acrile ¥ . -metacril-amidas y polimeros que contiensn carba-

midatos de N-metilolamidas, ™
|
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Convenisntemente, sk agrzgan los compurg~

tos reivindicados 2 las resipas en unas cantidades de aproxima-
demente un 0,1 a un 10, preferentemente de un 1 hasta un 6§ % en
peso, referido a la resina endurecible que, bajo circunstancias,

puede estar disuelta en los disolventss usuales,

} Tales mezelas son en la vscuridad ilimie
tzdamente almacenables, al irradiar con luz ultravicleta, para
cuya producﬁién se emplean las fusntes de luz usuales, se inie
cia sin embargo la gelificacidn deseada y se presenta sl andu-

recimiento que, segin la composicidn de la resina, se pressnta

inmediatamente o despuds del tiempo de cochura usuval.

EJENPLO 1

SEmmnaean

Una laca endurecible por écido seléompo-
ne de los siguientes componentes: 60 partss en peso de una solu-
cidn al 60 % de una resina alqu:dica en butanol (la resina al-
quidica se obtuvo pox condensgcién de 90,2 partes en pesc de
aceite de ricine, 128,4 partes en peso de aceite de soja, 95,1
partes ‘en peso de trimetilolpropano, 76,3 partes en peso de pen-
taeritrita, 14,3 partes en peso de 4cido benzdico y 196,8 par-
tes den ﬁeso de anhidrido ftdlico hasta el indice de acidez 8
y el iédice.de hidroxilo 170), 40 partes en pesoc de la solucidn
al 60 % usuai en el mercado ds un condensado de urea-formalda-

hido en butanol, 7 partes an peso de glicol etilico, 7 partes

- en pesé de butanol, 7 partes sh peso de etanal y 1 parte sn pa-

s0 d8 una solucidn de aceite de silicona al 1 % en xileno. Es-

‘%a laca se mezcld con los aditivos segln la tabla, Lazs mezclas

obtenidas se aplican con un aplicador de peliculas (100 /u) S0

bre placas de cristal y despuds se siguid tratando segin la ta=

]
s




bla. En los mecheros de alta presidn empleados para la irradia-
cién se trata de un aparato de la Quarzlampengesellschaft m.b.H.
Hanau (5500), gue actua sobre los revestimientos a una distan-

cia de 20 cm.




Inieiador

i
Aditivo en partes
en peso

Tiempo hasta el endurecimiento total en
minutos irradiando con:

Luz diurna Mechero de ale Mechero da al-
ta presidn ta presién du-
) rarte 2 minu-
tos despuds luz
diurna.

1)4,4’-bisbro~
mome tilbenzo
-fenona.

2) Bromuro pa
benzoilben
cflico

3) Bromuro p-
bencilban~
zdlico

4) Cloruro p-
bonzoilbgn
zdlico

5) Tricloruro
p~benzoil-
benzoico

2,2

1,6

2,1

1,6

2,3

?zan 6 40
7180 8 40
> 180 6,5 40
* 180 5,5 30

>1sn 6,5 , 30
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Tambidn después de un almacenamiento bajo
oscuridad durante § messs a temperatura ambiente mostraron los
preparados 1 ~ 5, cuando se endurecieran segin la tabla, el

mismo desarrollo de la reaccidn.

EJEMPLO 2

88 partes en peso de un poliéster, gue co-
mo restos dcidoscontiene a aguellos del &cido tereftdlico, co-
mo componentes alcohdlicos bisfencl A bisetoxilado asi como
glicerina y que se condensd hasta una viscosidad de 50 scgurdos
(medido en la copaa DIN en una solucidn al 40 % del polidsteren
acetato de etilglicol),12 partes en pesc de hexa~bis~-(metoxi-
metil)-melamina y 3 partes en peso de tricloruro p-benzoiiben-
zdico ée disolvieron en 500 partes en peso de cloruroc metiléni-

, : C, 3 (o]
co. Con esta solucidn se recubre igualadamente con un grosdr d

100 /uguna placa de metal y se deja sscar 2l aire., Se obtiene
un rav?stimiento sdlido libre de adhesive. Este revestimiznto
se irrédia a través de un negativo durante 20 segundos con una
luz de una ldmpara ds alta presidn de mercurio retirada a 20
om (tipo Philips HPK-125 W), Despudés de calentar la placa recu-

bierta durante 20 minutos a 1202C se pueden soltar fécilmente

con cloruro metilénico las partes sin exponer del revestimien-

-to mientras que en las partes expuestas ses ha formado un reves~

timianﬁc fijo de buena adhesidn.

NXg TR

Descrita suficientamente la naturaleza del

invento asi como la manera de realizarlo =n la prictica, debe
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hacerse constar que }as disposiciones anteriormente indicadas
son susceptibles de‘modificaciones de detalle en cusnto no al-
teren su prinecipic fundamental., Tambidn se hace canstar que el
inyenta corresponds a una solicitud de patents presentada en
Alem;ﬁigrng P 19 47 194.4 de 18 de septiembre de 1969, acogisne
dose por lo tanto a los beneficios que concedén los Convepics
Internacionales en vigor, siendo lo que constituye la esencia
del referido invento y por lo que se solicita Patente de Inven-
cidn por 20 afios en Espafia, sabre: PROCEDINIENTO PARA EL ENDURE-
CIMIENTO DE RESINAS Y MEZCLAS DE RESINAS ENDURECISLES CON ACI-
DOS, caracterizéndose por lo siguiente:

1.- Procedimiento para el endurscimiente de
resinas y mezclas de rosinas endurecibles con dcidos, caraéﬁe—
rizado porque a dicha resina o resinas se afisde cemo cataiiza-
dor del sndurecimiento, activabls por luz ultravicleta, un de-

rivado de benzofenona de fBrhula

an la ?ua R, = CHZX; CHXZ; CX3’ R = H; CH3; CHZX; CHXZ; CX,»

1 3

2
. i,

X = haldgenc, como

2.~ Procedimiento para el endurscimisnto de

resinag y mezclas de resinas endurecibles con acidos, tal y co-

mo queda sustancialmente descrito en la presentes Memoria.
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Esta flemoria consta de 9 hojas escritas a

maquina por una solazcara.

27 FEB 1973

FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Madrid

1 GOMEZ ACEBD Y MUDET -
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